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公开(公告)号 US20010022635A1 公开(公告)日 2001-09-20

申请号 US09/790638 申请日 2001-02-23

[标]申请(专利权)人(译) 高桥TAKUYA
SAKAKI洋一
IKUTA ISAO
田村克己
ONISAWA KEN ICHI

申请(专利权)人(译) 高桥TAKUYA
SAKAKI洋一
IKUTA ISAO
田村克己
ONISAWA KEN-ICHI

当前申请(专利权)人(译) 高桥TAKUYA
SAKAKI洋一
IKUTA ISAO
田村克己
ONISAWA KEN-ICHI

[标]发明人 TAKAHASHI TAKUYA
SAKAKI YOICHI
IKUTA ISAO
TAMURA KATSUMI
ONISAWA KEN ICHI

发明人 TAKAHASHI, TAKUYA
SAKAKI, YOICHI
IKUTA, ISAO
TAMURA, KATSUMI
ONISAWA, KEN-ICHI

IPC分类号 G02F1/1343 G02F1/136 G02F1/1362 G02F1/1368 G09F9/30 G09F9/35 H01L29/786

CPC分类号 G02F1/136286 G02F2001/13629 G02F2001/136295

优先权 2000050040 2000-02-25 JP

其他公开文献 US6628361

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

提供一种布线结构，该布线结构通过形成银（Ag）或含银（Ag）作为主要成分的合金和其它金属材料的层叠膜，并通过单一工艺
形成布线图案而形成。光刻。布线结构包括多个第一平行线;多条第二平行线，与第一平行线交叉;多个有源元件，每个有源元件设
置在靠近第一平行线和第二平行线的交叉点的位置，并连接到第一平行线和第二平行线，其中第一平行线和第一平行线的一部分或
全部平行导线和第二平行导线是由银（Ag）或含银（Ag）作为主要成分的合金制成的层和由具有低于溶解反应的标准电极电位的
金属元素制成的层的层叠结构。银（Ag）的标准电极电位或含有所述金属元素作为主要成分的合金，并且通过单一的光刻工艺形
成。
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